
 

  

AN12217 
S32K1xx および S32M24x ADC ガイドライン、仕様および構成 

改訂 2.0 — 2024 年 9 月 5 日 アプリケーションノート 

ドキュメント情報 

情報 内容 

Ϻ˔м˔Ж S32K1xxʺS32M24xʺADC 

 

άχϯФзϾ˔ЄдрЛ˔ЕπψʺADCЯЅв˔иϬΩ ᾢτᶨ βϥθϛτʺADCχ ῎ʺ

ЦІЕФжϼГϰІʺΣϢό  Ϭ ᵔβϥθϛχ Ϭ ằΰϘβʻ 
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1 はじめに 

NXP S32K1xxΣϢό S32M24xꜛ כּ ЫϱϼкЀрЕк˔жДНϱІψʺϯЗкϽ ‹χ ΣϢόД

ЅЌиᴟτ► ήϦϥ 12РАЕχ ⱳựⱨϯЗкϽ-ДЅЌи ḊṀ(SAR ADC)Ϭ ρΰϘβʻ 

άχϯФзϾ˔ЄдрЛ˔ЕπψʺADCЯЅв˔иϬΩ ᾢτᶨ βϥθϛχⱳχṁ σЕСАϼτνΜο

ΰϘβʻ 

¶ ADCχԁ σ ῎ʺϵж˔Њ˔ІʺΣϢό▫ Ϭ ᵔβϥʻ 

¶ Ϭΰ ήδϥθϛχЦІЕФжϼГϰІʻ 

¶ S32K1xxΣϢό S32M24xТϮЬзχԁ σЕзϹ  χ ʻ 

2 ADC の概念、エラーソースおよび仕様 

άχЈϼЄдрπψʺADCϬ Ϊϥθϛτ► ήϦϥᵵ ρ ῎ʺ ∕ σϵж˔Њ˔ІʺΣϢό

S32K1xxΣϢό S32M24xТϮЬзχД˔ЌЄ˔ЕτṜ∏ήϦοΜϥ▫ ОжЮ˔ЌτνΜο ΰϘβʻ 

2.1 ADC 基本概念 

ᵔ : ϯЗкϽ ‹Ϭ β ADCДЅЌи χРАЕ ʻS32K1xxΣϢό S32M24xДНϱІχ ›ʺ

ᵔ ψ 8ʺ10ʺϘθψ 12РАЕτ πΦϘβʻ 

зТϮйрІ ӊ: ADCψʺДЅЌи Ϭ βϥθϛτ ᶓήϦϥϯЗкϽ ρχ ⱳựⱨ ᶓϬ⌠

βϥθϛτ► ήϦϥзТϮйрІ ӊϬ ρΰϘβʻДЅЌи ψʺάχзТϮйрІ ӊτ βϥϯ

ЗкϽ χ πβʻ 

 (1) 

άάπʺ 

VREFH = ‰зТϮйрІ ӊ 

VREFL = зТϮйрІ ӊ 

ADC ὓ▄꜠: ADCχ Ḋ꜠ψʺ χϯЗкϽ ӊτ ᴂβϥДЅЌи Ϭὓ▄βϥθϛτ► ή

ϦϘβʻάχ꜠ψʺ῏₯χσΜ σ A/D ḊϬ ΰοΜϘβʻ 

 

(2) 

άάπʺ 

ADC result = ḊΤϣ ϣϦϥДЅЌи  

N = ADC ᵔ  

VREF = зТϮйрІ ӊ 

Vin = ϯЗкϽ ӊ 

ΩᴞӡРАЕ(LSB): ΩᴞӡРАЕ(LSB)ψʺADCχΩ ᵔ ʺβσϩκДЅЌи τ ᴟϬԏΦṞάβΩ

ӊτ ΰΜ ӊχ ӡπβʻ 

LSBψʺзТϮйрІ ӊϬ ADCχΩ ϸϳрЕπᶤμθ πβʻ 

 
(3) 

N = ADC ᵔ ʻS32K1xxΣϢό S32M24xχ ›ʺάϦψ 8/10/12РАЕτσϤϘβʻ 

VREF = ϯЗкϽзТϮйрІ ӊʻ 
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ADC 実伝達関数: ADCψ ӊϬ ᴂβϥДЅЌиЀ˔Жτ ḊΰϘβʻάχ ⌠ϬṜ βϥỚ Υם

ḩ πΚϤʺADCЯЅв˔иꜛ τᾧ χβϓοχ῏₯ϬḯϙϘβʻ 

ADC 理想伝達関数: ḩ ψʺADCΥḁ τ ἹπΚϥρᴠ ΰθ ›ʺϘθψ ӊχ χ ᴟ

Υ χ ṍйЦиτḩἰσΨ ḊЀ˔Жτ α ᴟϬ αϥρᴠ ΰθ ›χ ADCχấ Ϭ ΰϘβʻ

ḩ ΥІГАФτ ᶤήϦϥ ψʺADCΥ► βϥ ◓ᴟχ τϢμοӰσϤϘβʻⱳχ 2νχ

ΥΚϤϘβʻ 

¶ 非補償量子化: Ω χІГАФψ 1 LSBπם“ήϦʺῇ χᶆІГАФψ 1 LSBḧᶖπם“ήϦʺΩῇχІ

ГАФψ VREFH-1 LSBπם“ήϦϘβʻ 

¶ ½LSB 補償量子化: Ω χІГАФψâLSBπם“ήϦʺῇ χᶆІГАФψ 1 LSBḧᶖπם“ήϦʺΩῇχ

ІГАФψ VREFH - 1âLSBπם“ήϦϘβʻ 

ӟᴞχ ψʺ3РАЕ ᵔ π VREF=8 Vχ ›χʺ ΣϢόâLSB ꜠χ ḩ ϽжТϬꜘ

ΰοΜϘβʻ 

 
図 1.理想伝達関数 

2.2 ADC 測定におけるエラーソース 

άχЈϼЄдрπψʺADCΥ ᶎσ A/D Ϭם“βϥάρϬ ΫϥΜΨνΤχ ἷ σ ԍϬꜘΰϘβʻ 

リファレンス電圧ノイズ 

ADC ψϯЗкϽ ӊρзТϮйрІ ӊτ ΰϘβʻ ӗ σзТϮйрІ ӊ( Πωʺ ᾛ

й˔иχЛϱЇτϢμοԏΦṞάήϦϥ)ψʺ ḊήϦθДЅЌи τ ᴟϬԏΦṞάΰϘβʻ 

: 

¶ зТϮйрІ ӊΥ 5Vπ ӊΥ 1Vχ ›ʺ꜠ 2Ϭ► βϥρʺ12РАЕ ᵔ χ ADCὫᴮψ 819ρ

σϤϘβʻ 

¶ зТϮйрІ ӊΥ 50mV ᴥβϥ(βσϩκʺVREF = 5.05V)ρʺ α 1 V ӊτ βϥ ΰΜ

Ḋ ψ 811τσϤϘβʻ 

¶ Ὣᴮρΰο αϥзТϮйрІ ӊЛϱЇ῏₯ψ 811-819 = - 8 LSBρσϤϘβʻ 

アナログ入力信号ノイズ 

ϯЗкϽ ‹χϩγΤπψΚϥΥ‰ χ ψʺADCЂрФзрϽⱲḧ τ Φσ Ḋ῏₯ϬԏΦṞά

βᴦ ΥΚϤϘβʻЛϱЇψʺ Ӥχ ṓṐṀΤϣχ ꜗ τϢμο(EMIЛϱЇ)בּ ήϦϥάρΥΚϤ

Ϙβʻζχθϛʺ Ḋ τӂֲốϬẉϖΰϘβʻ 

‹τ ∕βϥЛϱЇΥ 1 LSBϢϤ ΦΜ ›ʺ ‹χ τϢμοΩᴞӡРАЕΥ Πγ ᴟβϥθϛʺ

ḊὫᴮχ πΦϥРАЕ Υלם τᾚ ΰϘβʻ 
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アナログ信号ソース抵抗 

ϯЗкϽ ‹Њ˔ІχϱрС˔ЍрІʺϘθψϯЗкϽ ‹Њ˔Іρ Срḧχ Ό(RIN)ψʺСрτ

Υ Ϧϥθϛʺ ӊ‭ᴞϬԏΦṞάΰϘβʻάϦψʺЂрФзрϽήϦϥ ‹Ϭἄ βϥЊ˔Іϒχ

ADCχˮиАϼϯϳЕ˯ρΰοḢ╔ήϦϥ Όρΰο ᵔβϥάρΥπΦϘβʻ 

 

図 2.アナログ信号ソース抵抗 

2τꜘβϢΞτʺ ‹χЂрФзрϽψʺ ЀрДрЂ(Csh)Ϭ ΰʺ Ό RshπІϱАЎϬ Ὲ

βϥάρτϢμο ήϦϘβʻЊ˔І Ό(RIN)Ϭ ᴥβϥρʺШ˔иЖЀрДрЂϬḁ τ βϥθϛτ

σⱲḧΥ ᴥΰϘβʻЂрФзрϽⱲḧΥЀрДрЂχ τ σⱲḧϢϤϜ Μ ›ʺADCτϢμο

ḊήϦθДЅЌи ψם∑χ ϢϤϜ ήΨσϤϘβʻ 

άχθϛʺϯЗкϽ ‹Њ˔Іχ Ό Υ ADC▫ χ Ӥ πΚϥάρϬᶎ βϥ ΥΚϤϘβʻ

S32KΣϢό S32MДНϱІχД˔ЌЄ˔ЕπψʺάχОжЮ˔ЌψЊ˔ІϱрС˔ЍрІ(RS)ρΰο ꜘήϦ

Ϙβʻ 

温度の影響 

ЄІГЭχᴛ ψ ADCχ τ ΦσֲốϬ Πϥᴦ ΥΚϤʺ︠τϷТЈАЕ῏₯ЖзТЕρϿϱр῏₯

ЖзТЕϬԏΦṞάΰϘβʻADCχзТϮйрІ ӊϜᴛ ᴟτϢμο ᴟΰϘβʻάϦϣχ῏₯ψʺЫϱ

ϼкЀрЕк˔жχТϮ˔ЭϳϴϯϬ βϥάρπ πΦϘβʻ Πωʺ НрЖϻаАФ ӊϬḗ♪

ΰοзТϮйрІ ӊΥ ᴟΰοΜσΜάρϬᶎ βϥΤʺϘθψϯФзϾ˔Єдрχᴛ ӤτϩθμοЄ

ІГЭϬ ᴣΰο῏₯Ϭ― ΰϘβʻ 

I/O ピンクロストーク 

ᾝ∕ ADCτϢμοЂрФзрϽήϦοΜϥϯЗкϽ Ср ựπχ I/OχІϱАЎрϽψʺСрḧχ

Ὣ›τϢϥ ḊτЛϱЇϬ ΰϘβʻϼкІЕ˔ϼψʺ῀Μτự ΰο ϥΤʺϘθψ῀Μτῖ₯βϥ PCB

ЕжАϼτϢμοԏΦṞάήϦϘβʻДЅЌи ‹ρ I/OϬ τ Ϥ Πϥρʺ‰ ЛϱЇΥ ΰϘβʻ 
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図 3.I/O ピンクロストーク 

2.3 S32K1xx および S32M24x ADC の仕様 

άχЈϼЄдрπψʺS32K1xxΣϢό S32M24xДНϱІχД˔ЌЄ˔ЕτΚϥ SAR ADCχ▫ Ϭ ›βϥ

ОжЮ˔ЌτνΜο ΰϘβʻ 

ADC クロック周波数(fADCK): SAR ADCЯЅв˔иχ ḊϼкАϼχ ʻάχ ψʺ χ A/D

Ḋχ ḊⱲḧϬὨ βϥ︠σ ԍπβʻ ADCựⱨЮϸИЇЭψʺάχϼкАϼϬ ḊІГ˔ЕЫЄрχ

ήϘίϘσ ӱχЦ˔ІЌϱЭρΰο► ΰϘβʻ 

ADC 変換周波数(fCONV): ˮ Ḋй˔Е˯ϘθψˮЂрФзрϽй˔Е˯ρϜᾦωϦʺϯЗкϽ ‹ϬДЅЌи

Ὣᴮτ Ḋβϥ χּפ πβʻ Ḋ Υ‰ΜϕςʺὨ ήϦθⱲḧϳϰрЖϳπϢϤ ΨχЂрФиϬ

︡ πΦϘβʻԁ ʺ Ḋ Υ Μϕςʺ αṍḧτ︡ ήϦϥЂрФиΥ σΨσϤϘβʻ 

Ḋй˔Еψ︠τⱳχ ԍτӢ ΰϘβʻ 

¶ ADCϼкАϼ  

¶ М˔Жϳϴϯ ỡᴟχ ῟/ ῟ 

¶ ЂрФи  

¶   ( ԁϘθψ Ḋ) 

ḊⱲḧχὓ▄ τνΜοψʺДНϱІχзТϮйрІЫИвϯиϬ╥ ΰοΨιήΜʻ 

微分非直線性誤差(DNL) 

῏₯ψˮЀ˔Ж ῏₯˯πβʻάάπʺЀ˔Ж ψʺ χ ADC Ḋ ϬϜθϣβ ӊ

VADINχ Ӥπβʻ τψʺϯЗкϽ ӊΥ 1 LSB ᴟβϥρДЅЌиЀ˔ЖΥ ᴟΰϘβʻ 

ΰθΥμοʺDNLψם∑χЀ˔Ж ρ σ ӱ ӊπΚϥ 1 LSBρχ₯πβʻ 

DNLψʺ χЀ˔Жρψ ΰοʺᶆ ADC ḊЀ˔Жτᾤ τ ήϦϥάρτ ӪΰοΨιήΜʻ 
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図 4.微分非直線性誤差(DNL) 

DNL῏₯Τϣ ήϦϥ 2νχ σ ◙ ΥΚϤϘβʻ 

¶ ミッシングコード: ӊχ σ ᴟτϢμο 2νχДЅЌиϸϳрЕχὫᴮΥ ᴟΰʺ ḧЀ˔ЖΥ ή

ϦσΜ ›ʺADCτψЬАЄрϽЀ˔ЖΥΚϤϘβʻ-1.0 LSBχ DNLψʺADCτЬАЄрϽЀ˔ЖΥΚϥ

άρϬꜘΰϘβʻ 

¶ 単調性: ADCψʺ ӊχ ᴥρρϜτ ḊὫᴮϬ τ ᴥήδϥ ›(ΣϢόζχẄ)ʺ τσϤϘβʻ

ADCψʺϢϤ‰Μ ӊτ ΰοϢϤ Μ ḊὫᴮϬ Πϥᴦ ΥΚϤʺάϦψϘθʺ α Ḋ

Υ 2νχ ˑχ ӊ ӤΤϣ α ϥάρϬӪ βϥ ›ΥΚϤϘβʻ1.0 LSBϬ Πϥ DNLψ Ϭ

ꜘΰϘβʻ 

 
図 5.ミッシングコードと非単調性 

積分非直線性誤差(INL) 

DNLψ ρ ᶓΰο Ӫχ χ ADCЀ˔Жτ ΰο ΠϣϦϘβΥʺ ῏₯(INL)ψʺ ḊЀ˔

Ж 1Τϣ χЀ˔ЖϘπχβϓοχ DNL῏₯χ ῟ᴮπβʻζχ ›ʺṁ τ INLψ꜠ 4π βάρΥ

πΦϥ DNLχ τσϤϘβʻ 

 

(4) 

ӟᴞχ ψʺᾤˑχ DNLχ ῟ᴮτṁξΨ INLχἹ꜠ϬꜘΰοΜϘβʻ 
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図 6. 
積分非直線性誤差(INL) 

総合未調整誤差(TUE) 

TUEψʺϷТЈАЕʺϿϱрʺ ʺ ◓ᴟ῏₯χ›ὓπβʻάϦψʺADCχם∑τṍ ήϦϥ Ϭ ằ

βϥθϛʺ σОжЮ˔Ќπβʻ Ӫχ ӊ VADINτ ΰοʺTUEψ σṍ ρ ᶓΰο ϣϦθ

Ḋ χ₯πΚϤʺLSBπ ήϦϘβʻ 

ˮ ˯ρΜΞ ῎ψʺTUEΥ χ ḊД˔ЌϬᵒΰο ήϦʺADCᾧ χ῏₯Ϭ ẠβϥθϛτᴡϣΤ

χ π ṛᴟήϦοΜσΜάρϬӪ ΰϘβʻ 

 

図 7. 
総合未調整誤差(TUE) 

DNLʺINLʺTUEψʺІЌГϰАϼ/DC πχ ḊⱲχ ADC῏₯Ϭ ΰϘβʻΰθΥμοʺάϦϣχ῏₯ψ

ADCІЌГϰАϼ/DC Ϭ ΰϘβʻ 

3 精度を向上させるためのベストプラクティス 

άχЈϼЄдрπψʺADC χ Ϭΰ ήδϥθϛχԁ σ Ⱨρ‮ ϦθФжϼГϰІτνΜο

ΰϘβʻ 
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ADC 校正 

S32K1xxΣϢό S32M24xТϮЬзχ SAR ADCτψʺᶆ ICгИАЕχῬ ᴻⱲχ Ϭ βϥθϛ

τ ЂрФзрϽЀрДрЂНрϼϬ βϥꜛᾪ  ЮϸИЇЭΥΚϤϘβʻД˔ЌЄ˔Еπ◙ ήϦθ

ADC Ϭ ϥθϛτʺᶆОм˔ϷрзЈАЕῇτ ADCχꜛᾪ  ϬṞ βϥάρψ πβʻ 

  ψ 1ᵕιΪם“πΦϘβʻζχῇʺ  йЅІЌχ Ϭ ṉ ЮЯзτ ΰοзЈАЕῇτ ᾕβϥ

άρπʺῇ χ  Ϭᵕ πΦϘβʻ 

ᴦ σᾢϤΩ σ  Ϭ ϥθϛχ ⱧʻβϘΰꜘτᴞӟϬ‮ 

¶ βϓοχДЅЌи IOϬ ᴝτΰʺ σЯЅв˔иϬ ῟τβϥ ΥΚϤϘβʻ 

¶ VREFHΥ‰Μϕς ADCЀ˔Ж Υ ΦΨσϥθϛʺVREFHψ▫ χ Ӥ πᴦ σᾢϤӗ ΰο‰Ψβϥ

ΥΚϤϘβʻ 

ήϦθף ¶ VREFHСрΥ πβʻ 

¶ ϯФзϾ˔Єдр χ ADCϼкАϼΥ 25MHzϢϤϜ Μ ›ʺADCꜛᾪ  ψ 25MHzӟᴞχ ADCϼкА

ϼπם“βϥ ΥΚϤϘβʻζϦӟᵰχ ›ʺϯФзϾ˔Єдр χ ADCϼкАϼΥ 25MHzӟᴞτ

ήϦοΜϥ ›ʺ  Ϭם“βϥρΦψ α ADC Ϭ► βϥάρϬΣ᷉ϛΰϘβʻ 

¶ М˔Жϳϴϯ ỡᴟψΩ 32ЂрФиτ βϥ ΥΚϤϘβʻ 

¶   ψʺPORῇτעᴛπ 1ᵕ“Ξ ΥΚϤϘβʻ 

  ЮϸИЇЭχ ⇔τνΜοψʺзрϼχЖϺвЮрЕϬ ΰοΨιήΜʻ 

リファレンス電圧および電源 

ADCψ VREFϘθψ VDDAϬϯЗкϽзТϮйрІρΰο► βϥθϛʺ ᾛψ Ῠσжϱрʺ ᴻ ʺΣ

Ϣόᴛ ЖзТЕϬ βϥ ΥΚϤϘβʻζχθϛʺVREFΥӰσϥ ᴻπӗ ΰοΜϥάρΥ ᴦὧπβʻ

ᵕ χԁ ϬϷрτΰο ᴻΥ ᴥΰθ ›ψʺ χ ᴥτϢμο ӊΥ ᴞβϥάρψΚϤϘδϭʻ 

ӊΥῲΜ Ӥτϩθμοӗ ΰοΜϥ ›ʺ ᾛχ ᴻ ψ Ῠπβʻжϱр Υ Μϕςʺ

Υ Ῠπβʻ 

τʺ ᴻ Υ Μϕςʺ ӊ χ ρӗ Υ‰ΨσϤϘβʻ‰ йϻвй˔Ќπ VREFχз

ТϮйрІ ӊϬ► βϥάρϜᴦ πβʻ 

ᴛ ЖзТЕψ ӊзТϮйрІϬ― βϥθϛχϜΞ 1νχ σ πβʻ τԁ χϯФзϾ˔Єдр

πψʺADC Υ ᴛ Ӥ π◙ ήϦϘβʻ 

バンドギャップを使用したリファレンス電圧のモニタリング 

VREFχ ᴟϬЯИЌзрϽβϥθϛχϷФЄдрψʺ НрЖϻаАФ ADCЎаКиϬ► βϥάρπβʻ

НрЖϻаАФЎаКиψʺзТϮйрІ ӊϘθψϯЗкϽ ᾛ ӊΤϣ ΰο 1 Vχᾧ ӊϬ ằΰ

Ϙβʻ 

︣ ψⱳχρΣϤπβʻ 

1. НрЖϻаАФ(ЎаКи 27)χ ADC ḊϬЕзϹΰϘβʻ 

2. ӟᴞχ꜠Ϭ Μοם∑χ VREFϬὓ▄ΰϘβʻ 

 

(5) 

άάπʺ 

N = РАЕ(8/10/12РАЕ)χ ADC ᵔ  

BG_ADCresult = НрЖϻаАФЎаКиχ ADC ḊὫᴮ 

1. ϯФзϾ˔Єдрχ ӊὓ▄πψʺ꜠ 5π ϣϦθ VREFϬ― ΰϘβʻ 
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アナログソース抵抗整合 

ADCχᵵ ʺ῏₯Њ˔ІΣϢό▫ π ήϦοΜϥϢΞτʺϯЗкϽЊ˔І Όψ ADCχ τ σ

ᶤϬᴮθΰϘβʻάχθϛʺЊ˔І ΌϬπΦϥιΪ ΨβϥάρΥ ϘΰΜπβʻг˔ЃψʺϯЗкϽ ‹

Њ˔Іχ ΌΥД˔ЌЄ˔ЕτꜘήϦθ ADC▫ χ Ӥ πΚϥάρϬ τᶎ βϥ ΥΚϤϘβʻ 

ϱрС˔ЍрІ ›χԁ σ ψʺϯЗкϽ ‹Њ˔Іρ ADC Срχḧτᵰ ▄ם ṀϬ βϥ

άρπβʻθιΰʺᵰ ϷЧϯрФΥ ᴥήϦϥρʺ ὓ BOMχЀІЕΥ ᴥΰϘβʻ 

Њ˔І Όχ‰Μ ‹Ϭ βϥ ›ʺADCϬ βϥ∑τⱳχ Ϭ― βϥ ΥΚϤϘβʻ 

¶ ϢϤ Μ ADCϼкАϼ (fADCK) 

¶ ϢϤ ΜЂрФиⱲḧʻS32K1xxΣϢό S32M24xДНϱІχЂрФзрϽⱲḧψʺADCЀрТϰϽй˔Є

дрйЅІЌ 2(CFG2)χ SMPLTSТϰ˔иЖχ Ϭ ΦΨβϥάρπ ᴥπΦϘβʻ 

ᵰ RC ᵕ χ ὓ ρЀрЪ˔КрЕχ χ ⇔τνΜοψʺϯФзϾ˔ЄдрЛ˔Е AN4373

Ϭ╥ ΰοΨιήΜʻάχЖϺвЮрЕπψ 16РАЕ SAR ADCρ Kinetisσςχ χ NXPЫϱϼкЀрЕк

˔жТϮЬзτνΜοᾠẉΰοΜϘβΥʺS32K1xxρ S32M24xχ ADCЯЅв˔иψ αṁ ϯ˔ϺГϼЎа

ϬẶ ΰοΜϥθϛʺάχ Ϝ πΦϘβʻ 

I/O ピンクロストークの最小化 

βϥ PCBЕжАϼϘθψ MCUСрḧχϼкІЕ˔ϼτϢμο βϥЛϱЇψʺ τϼзϯϯЗкϽ״

ϽжрЖЕжАϼϬ ΰοϯЗкϽ ‹ϬЄ˔иЖβϥάρτϢμο ᾚπΦϘβʻӟᴞχ ψʺάχϢΞ

σЄ˔иЖ︣ Ϭ ΰθϜχπβʻ 

 
図 8.推奨される信号間のグラウンド 

 

4 ADC トリガモードの例 

S32K1xxΣϢό S32M24xТϮЬзχ ADCψʺ ḊϬᵫ◐βϥθϛχЕзϹЊ˔Іτḩΰο σ  Ϭ ằ

ΰϘβʻάχЈϼЄдрπψʺ ἷ σЕзϹ  χθϛτ⌠ ήϦθ πʺADCχм˔ϼТк˔τνΜο

ΰϘβʻ 

ЂрФиЀ˔ЖψʺS32K144ΣϢό S32M244 EVBЩ˔ЖτṁξΜο⌠ ΰϘΰθʻTRGMUXχ πψʺ 

ЪГрЄдЮ˔ЌϬϯЗкϽ ‹Њ˔Іʺг˔ЃІϱАЎϬЕзϹ ρΰο► ΰοΜϘβʻ 

注: άχЖϺвЮрЕπψʺЕзϹ χᵵ χϙϬ ΰϘβʻСрʺϼкАϼʺSIMʺADCʺPDBʺTRGMUX

ЯЅв˔иχṐ ρ  χ ⇔τνΜοψʺзТϮйрІЫИвϯиϬ╥ ΰοΨιήΜʻ 

4.1 ソフトウェアトリガ 

ЂрФиЀ˔ЖτνΜοψʺ AϬ╥ ΰοΨιήΜʻ 
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ЊТЕϳϴϯЕзϹψΩϜ σЕзϹЯ˔ЖπβʻάϦψʺADCx_SC1AйЅІЌχ ADCHТϰ˔иЖϒχ

Φ₅ϙῇτʺ ԁϘθψ ḊϬᵫ◐βϥιΪπβʻS32K1xxΣϢό S32M24xχ ADCψʺΜΨνΤχІ

Г˔ЌІΣϢόЀрТϰϽй˔Єдр 1йЅІЌ(SC1AΤϣ SC1AFϘπ)Ϭ ằΰϘβΥʺЊТЕϳϴϯЕз

ϹЯ˔Жτ► πΦϥχψ SC1AιΪπΚϥάρτ ӪΰοΨιήΜʻ 

άχ πψʺᵰ Ср ADC0_SE12Υ ADC ρΰο► ήϦοΜϘβʻADC0_SC1A[ADCH]ϒχ Φ₅ϙ

έρτ ΰΜ ḊΥЕзϹήϦϘβʻ ḊΥḁ βϥρʺὫᴮψ ADC0_RAйЅІЌτᶊ ήϦϘβʻ 

ワークフローの例 

 

図 9.ADC ソフトウェアトリガワークフロー 

4.2 PDB トリガ 

ЂрФиЀ˔ЖτνΜοψʺ BϬ╥ ΰοΨιήΜʻ 

PDBЕзϹ ꜠ΥДТ϶иЕπΚϤʺADCτ ήϦϥМ˔ЖϳϴϯЕзϹ ꜠πβʻάχ πψʺPDB

ЌϱЫЯЅв˔иϬ► ΰοʺ αЎаКиϘθψӰσϥЎаКиΤϣ 1νӟ χ ADC ḊϬ ṍ τЕзϹ

ΰϘβʻPDBϬЕзϹρΰο► βϥ ›ʺPDBЕзϹΥ ADCЯЅв˔иτ βϥθϛτ► πΦϥОІ

ψ 2νΚϤϘβʻ 

1. ЍϱйϼЕОІ: άχОІψʺSC1nйЅІЌ ‹ 4ӟ‭(SC1EйЅІЌ˙SC1AFйЅІЌτ ᴂ)χ

ADC ḊϬЕзϹβϥ∑τ► ήϦϘβʻ 

2. PDB/TRGMUX ЕзϹОІ: SC1nйЅІЌ 0˙3(йЅІЌ SC1AʺSC1BʺSC1CʺSC1Dτ ᴂ)χ

ḊϬЕзϹβϥ ›ʺЕзϹψЕзϹжАЎрϽϹІϾАЕϬ ᵃΰϘβʻжАЎрϽϹІϾАЕψʺ

ADCЕзϹ ẐϬжАЎβϥṐ Ϭ ằΰʺADCЕзϹ Ẑψԁ τ 1νγν ήϦϘβʻ 

άχ πψʺADC0χᵰ ЎаКи 12(ADC0_SE12Ср)τ βϥ ΰΜ ḊΥ PDBτϢμο ЕзϹήϦ

ϘβʻPDB0/ЎаКи 0χФзЕзϹ 4ψʺADC0_SC1EйЅІЌτṁξΨ ḊϬЕзϹβϥθϛτ► ήϦ

ϘβʻζχθϛʺˮЍϱйϼЕОІ˯Я˔ЖϬ► ΰϘβʻPDBЌϱЫꜛ ψʺΩ τЊТЕϳϴϯτϢμο

ЕзϹήϦʺζχῇὋ τם“ήϦϘβʻ 

ⱳχ ψʺЕзϹ( χ )ρФзЕзϹ( χ )χОІϬꜘΰοΜϘβʻ 
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図 10.ダイレクトパスモードでの PDB トリガ 

ワークフローの例 

 

図 11.ADC と PDB トリガのワークフローの例 

4.3 バックトゥバックモードでの PDB トリガ 

ЂрФиЀ˔ЖτνΜοψʺ CϬ╥ ΰοΨιήΜʻ 
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НАϼЕϲНАϼψʺADC Ḋḁ ТжϽΥⱳχ PDBЎаКиχФзЕзϹρЕзϹ Ϭԁ τ 1νγν

ЕзϹβϥ ⌠Я˔ЖπβʻάϦψʺ χ ADCЎаКиϬ ΰοЂрФзрϽΰο Ḋβϥ ΥΚϥ

›τ τ πβʻ χЈϼЄдрπ ΰθ PDBЕзϹχ 2νχОІ(ЍϱйϼЕΣϢό )ψʺάχЯ˔

ЖτϜ ήϦϘβʻ 

άχ πψʺADC0χᵰ ЎаКи 12(ADC0_SE12Ср)ψʺЍϱйϼЕОІχ PDBϬ► ΰοʺ 4ᵕ

ΰο ḊήϦϘβʻPDB0/ЎаКи 0χФзЕзϹ 4ψʺ ᴂβϥ йЅІЌ(PDB0_CH0DLY4)ρχϸϳט

рЌЫАЎτϢϤ ῟τήϦϘβʻԁ ʺФзЕзϹ 5/6/7ψʺ ᴂβϥ ADC0 COCO ḊТжϽρρϜτН

АϼЕϲНАϼЯ˔Жπꜛ τЕзϹήϦϘβʻ► ήϦϥ ADCЎаКи ψʺΰθΥμοʺ

ADC0_SC1E˙ADC0_SC1HπβʻPDBЌϱЫψʺΩ τЊТЕϳϴϯτϢμοЕзϹήϦϘβʻ 

ワークフローの例 

 

図 12.バックトゥバックモードで PDB トリガを使用する ADC 

4.4 TRGMUX トリガ 

ЂрФиЀ˔ЖτνΜοψʺ DϬ╥ ΰοΨιήΜʻ 

TRGMUXψʺ ЯЅв˔иχЕзϹ ϬήϘίϘσ ΣϢό/Ϙθψᵰ ЕзϹ ‹(ЌϱЫЯЅв˔

иʺϯЗкϽЯЅв˔иТжϽʺᵰ Ср)τ ῀ βϥθϛχ τ σЯЅв˔иπβʻἇ τψʺ

S32K1xxΣϢό S32M24xχ ADCπψʺTRGMUXϬ► ΰοʺ► ᴦ σЕзϹ ‹χΜγϦΤρ ḊϬ

ṍήδϥάρΥπΦϘβʻSC1nйЅІЌ 0˙3[йЅІЌ SC1AʺSC1BʺSC1CʺSC1D]χ ADC ḊϬЕзϹ

βϥρΦτ TRGMUXЮϸИЇЭϬ► πΦʺάχ χЕзϹψ τЕзϹжАЎрϽϹІϾАЕϬ ᵃβϥ

άρτ ӪΰοΨιήΜʻ 

άχ πψʺᵰ ЎаКи 12χ ԁχ ADC0 Ḋ(ADC0_SE12)ψʺᵰ ‹(άχ ›ψ ‹ TRGMUX_IN0)

χᶆ κ ΥϤϵАЅπЕзϹήϦϘβʻάχг˔ІϾ˔ІπψʺSIM_ADCOPT[ADC0SWPRETRG]йЅІЌ

Тϰ˔иЖτ Φ₅ϚάρτϢμοʺЊТЕϳϴϯФзЕзϹϬ ADC0τ ằβϥ ΥΚϤϘβʻ 

ⱳχ ψʺЕзϹ( χ )ρФзЕзϹ( χ )χ ‹χ σОІϬꜘΰοΜϘβʻ 
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図 13.TRGMUX を介した ADC トリガ 

ワークフローの例 

 

図 14.TRGMUX トリガを使用する ADC のワークフローの例 
 

5 リファレンス 

¶ S32K1xx Д˔ЌЄ˔Е 

¶ S32M2xx Д˔ЌЄ˔Е 

¶ S32K1xx зТϮйрІЫИвϯи 

¶ S32M24x зТϮйрІЫИвϯи 

¶ S32K1xxΰΪ AN5426 М˔Жϳϴϯ ὓϹϱЖжϱр 

¶ SAR ADC χθϛχ AN4373 ϼАϼУАϼ 

¶ ADC   ЖϺвЮрЕ 

6 付録 

6.1 サンプルコード: S32K144 デバイスでの ADC ソフトウェアトリガ 
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6.2 サンプルコード: S32K144 デバイスで PDB トリガを使用する ADC 
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6.3 サンプルコード: S32K144 デバイスで PDB およびバックトゥバックトリガを使用する ADC 
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6.4 サンプルコード: S32K144 デバイスで TRGMUX トリガを使用する ADC 
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6.5 サンプルコード: S32M244 デバイスでの ADC ソフトウェアトリガ 
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6.6 サンプルコード: S32M244 デバイスで PDB トリガを使用する ADC 
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6.7 サンプルコード: S32M244 デバイスで PDB およびバックトゥバックトリガを使用する ADC 

 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_AN12217


NXP Semiconductors AN12217 
S32K1xx および S32M24x ADC ガイドライン、仕様および構成 

 

AN12217 τṜ∏ήϦοΜϥβϓοχ ψʺ Ⱨτ‮ ΞϜχρΰϘβʻ © 2024 NXP B.V. ∏ψέק ΨιήΜʻ 

アプリケーションノート 改訂 2.0 — 2024 年 9 月 5 日 ЖϺвЮрЕТϰ˔ЖНАϼ 

24/ 29 

 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_AN12217


NXP Semiconductors AN12217 
S32K1xx および S32M24x ADC ガイドライン、仕様および構成 

 

AN12217 τṜ∏ήϦοΜϥβϓοχ ψʺ Ⱨτ‮ ΞϜχρΰϘβʻ © 2024 NXP B.V. ∏ψέק ΨιήΜʻ 

アプリケーションノート 改訂 2.0 — 2024 年 9 月 5 日 ЖϺвЮрЕТϰ˔ЖНАϼ 

25/ 29 

 

6.8 サンプルコード: S32M244 デバイスで TRGMUX トリガを使用する ADC 
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